附件1             
2025年嘉定区科技创新项目“揭榜挂帅”榜单

技术攻关类
榜单1：面向智能驾驶安全验证的硬件在环AI测试平台系统
一、榜单需求描述
为满足智能驾驶预期功能安全测试要求，现组织开展面向智能驾驶安全验证的硬件在环AI测试平台系统研发，具体内容如下：
1.建立AI加速的预期功能安全测试场景遴选方法，实现关键风险场景自动精准筛选，缩短场景遴选时间，减少待测场景数量；
2.构建支持AI测试的硬件在环实时场景演绎平台，实现智能驾驶硬件与仿真环境的实时数据同步，为AI测试智能体提供高质量拟真场景数据；
3，建立AI赋能的测试结果自动评估系统，实现自动化风险评估与归因，支持测试数据的快速整理、风险诱因识别及多维度结构化解析，并自动生成评估报告。
二、考核指标
1.场景遴选效率提升1倍以上，支持从大规模场景库中快速剔除冗余无效场景，精准筛选智驾预期功能安全关键风险场景；
2.场景演绎延迟≤100ms，支持仿真模型与智驾硬件的信号映射、保存与修改，实时记录测试数据（CSV、TXT或JSON等格式），支持参数实时调整；
3.实现智驾预期功能安全测试报告一键智能化生成，自动生成时间＜30秒（含图表及数据比对），支持多种格式自动化导出。
三、揭榜方条件
1.揭榜方需能够在嘉定区开展科研工作，便于研发及数据对接；
2.具备交通与智能网联汽车相结合的国家级项目经验，拥有复杂交通场景或极限工况下的智能驾驶测评经验；
3.具备软硬件一体化测试工具链开发与系统集成能力，拥有成熟的硬件在环测试产品及部署经验，具备车规级硬件研发能力及相关行业认证资质；
4.拥有2项以上智能网联汽车领域授权发明专利，专利需具备独有技术或创新点。
四、实施期限及预算投入
实施期限：不晚于2027年12月31日
预算投入：850万元


榜单2：AI驱动的第三代半导体功率器件热管理与可靠性测试分析系统
一、榜单需求描述
围绕第三代半导体核心产业链发展需求，聚焦SiC/GaN等高端功率器件在新能源汽车、储能系统、光伏逆变等严苛应用场景中的热管理精准表征与可靠性智能评估难题，研发AI驱动的热管理与可靠性测试分析系统。重点包括：开发多尺度自适应采集与降噪算法，解决高速瞬态信号采集与噪声抑制问题；建立高精度稳健的RC网络构建与优化方法，应对热结构反演模型的病态性与失真问题；构建融合深度学习与不确定性量化的智能预测框架，解决多物理场耦合退化预测不确定性挑战；研制软硬件协同的一体化平台，开展跨场景验证。
二、考核指标
完成两套软硬件系统开发与交付，设备输出电流不小于1800A，具备微秒级（≤50μs）快速阶跃响应能力，具备全流程可视化控制与智能分析系统，基于AI驱动实现多物理场解耦与加速寿命算法，满足SiC/GaN功率器件的热学与可靠性测试需求。
三、揭榜方条件
1.揭榜方或其法人授权单位应具有CNAS/CMA资质；
2.AI智能模型算法需要与发榜单位共享；
3.项目执行期内新增知识产权由双方共有(AI驱动相关算法模型)，产权成果后期收益双方共同分配(发榜方销售的产品，可获得70%收益，揭榜方获得30%收益)；
4.揭榜方需能够在嘉定区开展科研工作，便于研发及数据对接。
四、实施期限及预算投入
实施期限：不晚于2027年12月31日
预算投入：340万元


榜单3：面向高性能光纤陀螺的保偏光纤与器件研制
一、榜单需求描述
为提高光纤陀螺精度，增强光纤陀螺的环境适应性，开展新型保偏光纤与器件研制。重点包括：设计开发低损耗的反谐振空芯保偏光纤、超低损耗高消光比的保偏光子晶体光纤；突破反谐振空芯光纤熔接、实芯/空芯光纤端面镀膜熔接、保偏光纤端面全玻璃密封、实芯光子晶体光纤全光纤耦合器等关键技术，并在光纤陀螺仪中完成演示验证，解决光子晶体光纤陀螺应用的一系列器件与工艺瓶颈问题。 
二、考核指标
1.实芯保偏光纤熔接损耗≤0.1dB，熔接消光比≥50dB；
2.保偏光子晶体光纤与保偏光纤熔接损耗≤0.3dB，熔接消光比≥30dB；
3.反谐振空芯保偏光纤与实芯保偏光纤镀膜熔接损耗≤0.3dB，熔接消光比≥30dB；
4.反谐振空芯保偏光纤传输损耗≤1.0dB，空芯保偏光纤传输消光比≥25dB/100m；
5.实芯保偏光纤端头全玻璃封装，封装损耗≤0.15dB，封装消光比≥30dB；
6.空芯保偏光纤端头全玻璃封装，封装损耗≤0.15dB，封装消光比≥30dB； 
7.实芯光子晶体光纤全光纤耦合器额外损耗≤0.3dB，消光比≥28dB。
三、项目交付件
1.保偏光纤低损耗高消光比熔接与测试方案报告；
2.保偏光子晶体光纤与保偏光纤熔接与测试方案技术报告；
3.反谐振空芯保偏光纤与保偏光纤熔接与测试技术方案报告；
4.500m反谐振空芯保偏光纤样品研制与测试报告；
5.实芯和空芯保偏光纤端头全玻璃封装工艺报告、实芯光子晶体光纤、全光纤耦合器关键技术研究报告；
6.实芯和空芯保偏光纤端头全玻璃封装样品、实芯光子晶体光纤样品、全光纤耦合器样品；
7.协助出题单位完成光纤陀螺仪总体测试报告、使用手册及维保技术方案。 
四、揭榜方条件
1.具备相关领域前期工作基础；
2.拥有前期相关样品的成果；
3.具备器件封装经验。
五、实施期限及预算投入
实施期限：不晚于2027年12月31日
预算投入：300万元
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榜单4：超重力反应器制备高性能硫化锂材料技术攻关
一、榜单需求描述
针对在传统反应器中制备硫化锂工艺所存在的传质效果差、效率低、反应时间长、产品粒径和粒径分布差等问题，开展超重力反应器制备高性能硫化锂材料技术攻关。内容包括：超重力反应器内多相传质强化规律研究，硫化锂制备中试超重力反应器创制，超重力反应器加工与中试装置搭建，超重力强化硫化锂制备工艺优化，以及超重力法制备硫化锂中试产线投产。
二、考核指标
第一阶段：
1.建立超重力反应器理论设计依据，完成工艺包初步方案;
2.开发现匹配现有产线的模块化超重力反应器原型;
3.建立可连续化运行的撬装式中试系统，实现气液反应效率明显优于传统釜式工艺，密封稳定性满足高腐蚀性介质安全标准。
第二阶段:
1.确立工业化可行的操作窗口，产物纯度达到电池级的材料基础要求，金属杂质控制满足高安全性电池标准;
2.完成>500小时连续中试生产，单机产能达到工业级示范线设计基准，综合收率行业领先水平;
3.形成完整工艺控制参数包与设备运维规范非公开技术，并且申请核心工艺专利1项(双方共享)，联合发表论文1-2篇。
三、揭榜方条件
揭榜方需长期从事超重力反应器的研究，具有配套科研基础设施，掌握的超重力技术成果在国内或国际具有重要影响，并拥有成功应用转化案例。
四、实施期限及预算投入
实施期限：不晚于2027年12月31日
预算投入：320万元


成果转化类
榜单5：中医骨健康评估与人工智能诊疗技术
一、榜单需求描述
本项目旨在转化自主研制的中医骨健康大模型及相关智能产品，形成覆盖骨病全周期管理的AI技术体系与产业化应用方案。具体内容包括：
1.研发覆盖骨病预防、早期诊断、精准治疗和预后康复的全周期人工智能技术，基于大型“证病结合”人群队列，跨尺度关联宏观、中观和微观表型，系统构建骨病防治人工智能技术体系；
2.研发自主可控的中医骨健康大模型，构建覆盖常见骨健康领域的中医知识体系，结合多模态数据融合分析方法，优化领域知识增强训练与小样本学习推理模型，结合名老中医经验校正模型结果；
3.研制中医骨健康大模型相关智能产品，制定产业化方案，推动在三甲中医院试点应用，辅助诊疗与经验传承，并推动产品下沉社区。
二、考核指标
1.中医骨健康人工智能推理技术水平
①多模态诊疗数据融合精度≥85%，医疗常用信息覆盖率≥80%；
②构建中医知识体系，覆盖80%以上慢性骨病诊疗要素的骨健康领域知识，健康知识推理准确率≥85%；
③大模型生成内容准确度≥85%，医学认可度≥85%。
2.研发不少于3款智能产品并产生显著的经济效益
3.取得显著的市场应用示范效应
①在至少2家三甲中医院（含嘉定区1家）完成试点应用；
②智能产品覆盖不少于11家社区医院（占比50%）及50%以上社区居民；
③省外服务患者数不少于10万人
三、揭榜方条件
1.具备大模型数据治理、行业迁移和场景定制研发能力，可提供从模型到应用的一体化托管平台；
2.具备全栈自主可控和推动产业链发展的能力。
四、实施期限及预算投入
实施期限：不晚于2027年12月31日
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